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1.1	 適用範囲

この取扱説明書は、IO-Link インタフェース搭載の誘導
型ポジショニングシステム BIP LD2-T_ _ _-03-S75 の構
造、機能、設定方法について記載しています。
本書は、資格を有する専門の技術者を対象としていま
す。ポジショニングシステムを設置、操作する前に、こ
の説明書をお読みください。

1.2	 本書で使用するマークと決まりごと

個別の指示は三角マークで表示されます。
►► 指示 1

操作手順は番号とともに表示されます。
1.	 指示 1
2.	 指示 2

注、ヒント
一般的な注意事項を表します

1.3	 同梱品

–	 BIP
–	 固定具
–	 簡単な使用の手引き

1.4	 認証と認証マーク

UL 認証
ファイル番号：
E227256

CE マークは、製品が現在の EU 指令
（EMC 指令）の要求事項に適合してい
ることを示すものです。

BIP は次の製品規格を満たしています。
–	 EN 61326-2-3（イミュニティおよびエミッション）

エミッション試験：

–	放射エミッション測定 	
EN 55011

電磁ノイズのイミュニティ試験：

–	静電気放電（ESD）	
EN 61000-4-2 レベル 3

–	放射電磁界（RFI）	
EN 61000-4-3 レベル 3

–	ファストトランジェント/バースト	
EN 61000-4-4 レベル 3

–	高周波電磁界によって 誘導される 
伝導妨害 	
EN 61000-4-6 レベル 3

指令や認証、規格に関する詳細は適合宣言書
を参照してください。

1	 利用者情報

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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2.1	 用途

IO-Link インタフェース搭載の誘導型ポジショニングシ
ステム BIP は、機械制御システム（PLCなど）や 
IO-Link マスタと共に、リニア位置測定/ポジショニング
のためのシステムを構築しています。このシステムは機
械または設備に組み込まれて使用され、産業領域での利
用が意図されています。
ポジショニングシステムを開くこと、用途外で使用する
ことは許可されておらず、これに従わなかった場合はメ
ーカーに対する保証請求権および責任請求権が失われる
ことになります。

2.2	 距離測定システムの安全性に関する一般事項

設置およびセットアップを行うことが許可されているの
は、電気系統の知識を有し、トレーニングを受けた専門
の技術者のみです。
トレーニングを受けた専門の技術者とは、専門の教育、
知識、経験、特定の規定に関する知識を有し、行うべき
作業を判断すること、それに関する危険を察知するこ
と、適切な安全対策を講じることができる人物を言いま
す。
オペレーターには現地で適用される安全規定を遵守する
という責任があります。
操作を行う者は、特に、ポジショニングシステムの故障
により、人物や物を危険にさらすことが無いように、安
全に関する措置を行う必要があります。
ポジショニングシステムの故障および修正不可能な不備
が発生した場合、作業を停止し、不適切な使用を行うこ
とがないように、安全を確保します。

2.3	 警告表示の説明

本書に記載された警告表示、危険回避のための措置を厳
守してください。
警告表示はシグナルワードとともに以下のように表示さ
れます。

シグナルワード
危険のタイプと原因
警告を無視した場合に起こる事象

►► 危険回避措置

各シグナルワードの説明：

注意
製品の損傷や破損を招くおそれのある危険を指します。

  危険
「危険」のシグナルワードと一般的警告マークの組合
せは、直ちに重傷または致命傷を招くおそれのある危
険を示します。

2.4	 廃棄

►► 製品廃棄時には各国の国内法規定に従ってください。

2	 安全性

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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3.2	 機能

誘導型ポジショニングシステム BIP は、金属ポジション
トランスデューサの位置に比例して変化する IO-Link 出
力信号を送信します。
標準特性曲線

図 3-2:	
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位置情報

測定位置
特性曲線

3.1	 構造

L

22
.1 32

.4

2

L–2

R3

55.3

23

21

17

M8x1

BIP

図 3-1:	 構造

LED 表示
LED は BIP の作動状態を表示します。

LED 作動ステータス
緑 ポジショントランスデューサが測定範囲内
赤 ポジショントランスデューサが測定範囲外

表 3-1:	 LED 表示

3	 構造と機能

検出面

ポジショントランスデューサ 1)

LED 固定クランプと平小ねじ ISO 4762 M4x12、
最大締付けトルク 3 Nm

タイプ L

BIP LD2-T048-03-S75 64.0

BIP LD2-T070-03-S75 92.5

BIP LD2-T103-03-S75 121.0

BIP LD2-T133-03-S75 149.5

1)	同梱品に含まれていません。

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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4.1	 BIP の取付け

注意
不適切な取付け
不適切な取付けは BIP の機能に影響を及ぼし、損傷の
原因となることがあります。

►► BIP の近くで強い電界や磁界が生じないように注
意してください。

取付け時の注意事項：
–	 取付け位置は任意です。
–	 締付けトルクに注意してください（図 3-1 を参照）。
–	 取付け素材が測定信号に及ぼす影響を最小限にする

ため、BIP の検出面の周囲に約 20 mm のメタルフリ
ーの空間が保たれていなければなりません（図 4-3 
を参照）。ポジショントランスデューサの他にも、
金属部品が BIP によって検知された場合、無効な測
定信号となります。

–	 高分解能の測定信号を得るため、機械では適切なケ
ーブルの取り回し、またはシステムの電源供給では
フィルタ処理に注意してください。

固定具（クランプホルダ、固定クランプ、ク
ランプブロック、マウントブラケット）は 
www.balluff.com でアクセサリとして注文可
能です。
クランプホルダについては、19 ページのア
クセサリを参照してください。

各 BIP 長さ L に応じて推奨される固定クランプの配置：

図 4-1:	

L

A16

26

推奨固定距離

タイプ L A

BIP LD2-T048-03-S75 64.0 28

BIP LD2-T070-03-S75 92.5 60

BIP LD2-T103-03-S75 121.0 89

BIP LD2-T133-03-S75 149.5 118

表 4-1:	 固定距離

適切な開口部から LED 表示とコネクタへのアクセスを
確保する必要があります（図 4-2 を参照）。

図 4-2:	 開口部

以下の距離を守ってください。

図 4-3:	

 0
.2

...
2  5

 

 1 

取付け具

≥ 20（周囲）

取付け寸法

4	 取り付けと接続

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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4	 取付けと接続（続き）

4.2	 電気接続

図 4-4:	

42

1 3
ピン配列：コネクタ S75（BIP のコネクタを上から見た
図）

ピン 心線被覆の色 シグナル
1 茶 L+（18…30 V）
2 – 未使用1)

3 青 L–（GND）
4 黒 C/Q（コミュニケーション

ライン）
1) 未使用の心線はコントローラ側で GND に接続することはできます
が、シールドに接続することはできません。

表 4-2:	 コネクタ S75 のピン配列

4.3	 ケーブルの配線

アース接地を行うこと！
BIPおよび制御キャビネットは、同じ接地ポテ
ンシャル上になければなりません。

磁界
BIP は渦原理に従って作動します。外部の強力な磁界に
対して BIP が十分な距離をとっているように注意してく
ださい。

ケーブルの配線
BIP、コントローラ、電源間のケーブルを、強電流ケーブ
ルの近くで取り回さないでください（誘導的な干渉や障
害のおそれ）。
特に問題となるのはネットワーク高調波による誘導的な
干渉や障害（位相断面制御などによる）であり、それに
対してケーブルシールドはごくわずかな保護しかしませ
ん。

ケーブルの長さ
ケーブルの長さ：最長 20 m。設置、シールド、取り回
しによって外部の干渉場の影響が生じない限り、より長
いケーブルを取り付けることが可能です。

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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5.1	 システムのセットアップ

  危険
システムの誤作動
セットアップのとき、および誘導型ポジショニングシ
ステムが制御システムの一部の場合で、パラメータが
まだ設定されていない場合、システムが誤作動を起こ
すことがあります。負傷や物的損傷を招くおそれがあ
ります。

►► システムの危険区域内には立ち入らないでくださ
い。

►► セットアップは必ず訓練を受けた専門の技術者が
行ってください。

►► システムや機器メーカーによる安全のための注意
事項に従ってください。

1.	 接続部がしっかりと接続されており、極性に誤りが
ないか確認します。接続部に損傷が見られる場合に
は、これを交換します。

2.	 システムの電源を入れます。
3.	 測定値と設定可能なパラメータを点検し、必要に応じ

て誘導型ポジショニングシステムを再調整します。

特に、メーカーにより、誘導型ポジショニン
グシステムを交換した後または修理した後に
は、開始点と終点で正しい値になっているか
を点検してください。

5.2	 操作時の注意

–	 誘導型ポジショニングシステムの機能とそれに接続さ
れている全コンポーネントを定期的に点検します。

–	 機能障害の場合には、誘導型ポジショニングシステ
ムの稼働を停止してください。

–	 関係者以外が使用できないよう、システムにロック
をかけてください。

5	 セットアップ

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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6.1	 IO-Link の基礎知識

一般事項
IO-Link は従来のインテリジェントなセンサおよびアク
チュエータをオートメーションシステムに統合し、標準
的な下層フィールドバスレベルとの通信を可能にする規
格です。フィールドバスに依存しない伝送には、既存の
通信システム（フィールドバスや Ethernet ベースのシス
テム）を利用します。
センサやアクチュエータなどの IO-Link デバイスは、ゲ
ートウェイ、IO-Link マスタを介してポイントツーポイ
ント接続で制御システムに接続されます。IO-Link デバ
イスは、市販の非シールド標準センサケーブルを使って
接続します。
通信は標準 UART プロトコルに準拠し、半二重モードで 
24 V パルス変調方式により行われます。この方法により
従来の 3 導体物理層が可能となります。

プロトコル
IO-Link 通信では、定義されたフレームが IO-Link マスタ
と IO-Link デバイス間で周期的に交換されます。このプ
ロトコルの場合、プロセスデータだけでなく、パラメー
タや診断データなどのリクエストデータも伝送されま
す。使用するフレームタイプおよび使用するサイクルタ
イムの大きさと種類は、マスタ特性とデバイス特性の組合
せから決まります（デバイス仕様/11 ページを参照）。

サイクルタイム
使用するサイクルタイム（master cycle time）は IO-Link 
デバイスの最小サイクルタイム（min cycle time）と 
IO-Link マスタの最小サイクルタイムにより決定されま
す。IO-Link マスタを選択する場合は、値が大きくなれ
ば、使用するサイクルタイムに影響が出ることに注意し
てください。

プロトコルバージョン 1.0 / 1.1
プロトコルバージョン 1.0 では、2 バイトを超えるプロ
セスデータは分割され、複数のサイクルで伝送されまし
た。
プロトコルバージョン 1.1 以降の場合、使用可能なすべ
てのプロセスデータは 1 つのフレームで伝送されます。
そのためサイクルタイム（master cycle time）はプロセ
スデータサイクルと等しくなります。

BIP はプロトコルバージョン 1.1 とそのサイクル
タイムに適合するように最適化されています。	
この IO-Link デバイスをプロトコルバージョ
ン 1.0 の IO-Link マスタで使用すると、伝送時
間はより長くなります	
（プロセスデータサイクル ~ プロセスデータの数 
× master cycle time）。

パラメータ管理
プロトコルバージョン 1.1 ではパラメータマネージャが
定義を行い、IO-Link マスタにデバイスパラメータを保
存することができます。IO-Link デバイスを交換する場
合は、最後にインストールされた IO-Link デバイスのパ
ラメータデータを引き継ぐことができます。このパラメ
ータマネージャの操作は使用する IO-Link マスタによっ
て異なるので、該当する説明書を参照してください。

デバイス機能とマスタゲートウェイ
BIP の機能については、6.3 章～6.9 章で詳しく説明して
います。プロセスデータとパラメータデータの交換がマ
スタゲートウェイを介してどのように行われるか
は、IO-Link マスタの説明書を参照してください。

6	 IO-Link インタフェース

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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6	 IO-Link インタフェース（続き）

6.2	 デバイス仕様

仕様 IO-Link の名称 値
伝送速度 COM2 38.4 kBaud
デバイスの最小サイクルタイム min cycle time 0x1E（3 ms）
フレーム仕様
–	リクエストデータ数、操作前
–	リクエストデータ数、操作
–	拡張パラメータ

M-Sequence Capability：
–	M-Sequence Type Preoperate
–	M-Sequence Type Operate
–	 ISDU supported

0x1B
2 バイト
1 バイト
サポートされる

IO-Link プロトコルバージョン Revision ID 0x11（バージョン 1.1）
デバイスからマスタへのプロセスデー
タ数

ProcessDataIn 0x10（2 バイト）

マスタからデバイスへのプロセスデー
タ数

ProcessDataOut 0x00（0 ビット）

メーカー識別 Vendor ID 0x378
デバイス識別 Device ID 0x020305（BIP LD2-T048）

0x020306（BIP LD2-T070）
0x020307（BIP LD2-T103）
0x020308（BIP LD2-T133）

表 6-1:	 デバイス仕様

伝送時間
1.0/1.1 マスタの場合のプロセスデータサイクル master cycle time = 3 ms

表 6-2:	 デバイス伝送時間

6.3	 プロセスデータ

BIP は IO-Link インタフェース経由で 2 バイトのプロセ
スデータを出力します。これらのデータは左揃えの 12 
ビット位置情報と 4 つのバイナリデータで構成されてい
ます。

Octet 0 Octet 1

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
（MSB） 位置データ （LSB） OoR1) 2) 2) 2)

OoR1) ポジショントランスデューサ
1 測定範囲外
0 測定 範囲内

1)	ポジショントランスデューサが検出範囲外（out of range）
2)	予備

表 6-3:	 プロセスデータ

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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6	 IO-Link インタフェース（続き）

6.4	 識別パラメータ

インデックス パラメータ データフォーマット（長さ） アクセス 内容
16 
進数

10 	
進数

0010 16 Vendor name StringT（7 バイト） Read only "Balluff GmbH"
0011 17 Vendor text StringT（15 バイト） Read only "innovating automation"
0012 18 Product name StringT（19 バイト） Read only "BIP LD2-T103-03-S75"
0013 19 Product ID StringT（7 バイト） Read only "BIP 0014"
0014 20 Product text StringT（28 バイト） Read only "Inductive Positioning System"
0016 22 Hardware revision StringT（8 バイト） Read only "v01"
0017 23 Firmware revision StringT（8 バイト） Read only "1.00.000"
0018 24 Application specific tag StringT（最大 32 バイト） Read/Write "***"

表 6-4:	 IO-Link 識別データ

サブインデックス 0 へのアクセスにより、1 
つのインデックスのオブジェクト全体にアド
レスを割り当てます。サブインデックス > 0 
を経由するアクセスでは、インデックスの個
別要素にアドレスを割り当てます。

Profile Characteristic
このパラメータは、IO-Link デバイスのどのプロファイ
ルをサポートするかを指定します。
誘導型ポジショニングシステム BIP は以下のプロセスデ
ータ変数付きスマートセンサプロファイルをサポートし
ます。
–	 Subindex 1 (“Profile Identifier -> DeviceProfileID”): 	

0x0001 (“Smart Sensor Profile”)
–	 Subindex 2 (“Profile Identifier -> FunctionClassID”): 	

0x8000 (“Device Identification Objects”)
–	 Subindex 3 (“Profile Identifier -> FunctionClassID”): 	

0x8002 (“ProcessDataVariable”)

PD Input Descriptor
このパラメータは使用されるプロセスデータ変数の構成
を説明します。
誘導型ポジショニングシステム BIP はプロセスデータ変
数を処理します（表 6-5/13 ページを参照）。

Application Specific Tag
Application Specific Tag は、IO-Link デバイスに任意の 
32 バイトの String を割り当てます。これはアプリケー
ション別の識別に使用し、パラメータマネージャに取り
込むことができます。サブインデックス 0 によりオブジ
ェクト全体へのアクセスが行えます。

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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6	 IO-Link インタフェース（続き）

6.5	 システムパラメータ

インデック
ス

パラメータ サブイン
デックス

パラメータ データフォー
マット

アクセス 備考

16 
進数

10 	
進数

16 
進数

10 
進数

000D 13 Profile characteristic 01 1 DeviceProfileID UINT16 Read only スマートセンサプロ
ファイル

02 2 FunctionClassID プロセス値
03 3 FunctionClassID プロセスデータ変数

000E 14 PDInput descriptor 01 1 PDV1 OctetStringT 3 Read only OutOfRange
02 2 PDV2 位置情報

表 6-5:	 システムパラメータ

6.6	 センサ固有のパラメータ

インデッ
クス

パラメータ サブイン
デックス

データフォーマッ
ト（長さ）

アクセス 値範囲 備考

16 
進数

10
進数

16 
進数

10 
進数

0052 82 Temperatur Array 00 0 Char（5 バイト） Read only –128…+127 すべての温度パラメ
ータの出力（°C）内部温度 01 1 Char（1 バイト）

Temperatur min. Startup 02 2 Char（1 バイト）
Temperatur max. Startup 03 3 Char（1 バイト）
Temperatur min. Lifetime 04 4 Char（1 バイト）
Temperatur max. Lifetime 05 5 Char（1 バイト）

0055 85 Application specific number 0 0 Char（1 バイト） Read/Write 0…255 –
0056 86 COMx Speed 00 0 Char（1 バイト） Read only 2 IO-Link COM Speed
0057 87 Operating hours array 00 0 12 バイト Read only 稼働時間カウンター

Total hours 01 1 UInt32 (4 バイト) Read only 稼働時間カウンター 
ライフタイム 

Maintenance hours 02 2 UInt32 (4 バイト) Read only 稼働時間カウンター 
メンテナンス

Startup hours 03 3 UInt32 (4 バイト) Read only 稼働時間カウンター 
試運転

0058 88 Startup array 00 0 8 バイト Read only セットアップ
Total startups 01 1 UInt32 (4 バイト) Read only セットアップ ライ

フタイム
Maintenance startups 02 2 UInt32 (4 バイト) Read only セットアップ メン

テナンス
00C0 192 勾配 00 0 Float321)（4 バイト） Read only 特性曲線の勾配

（出力 → 位置）
00C1 193 Offset 00 0 Float321)（4 バイト） Read only 特性曲線のオフセッ

ト（出力 → 位置）
00C5 197 反転 00 0 UChar（1 バイト） Read/Write 0x00-0x01 特性曲線反転
00C8 200 Slmin[mm] 01 1 Float321)（4 バイト） Read only 0…133 Slmin[mm] の現在値

Slmax[mm] 02 2 Float321)（4 バイト） Read only 0…133 Slmax[mm] の現在値
00CA 202 ティーチインステータス 0 0 RecordT Read only リニアティーチイ

ン用の現在のステ
ータス

1)	浮動小数点値は Little-Endian（リトルエンディアン）形式でコーディングされており、LSB から始まることに注意してください。

表 6-6:	 センサ固有のパラメータ

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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6	 IO-Link インタフェース（続き）

6.7	 システムコマンド

インデック
ス

サブイン
デックス

パラメータ データ
フォー
マット

アクセス 値範囲 備考

16 
進数

10 
進数

16 
進数

10 
進数

0002 2 00 0 System 
command

UINT8 Write only 0x82 リセット 工場設定へのリセット
0xE0 リニアリティ範

囲のティーチイ
ン

新しいリニアリティ範囲
を保存する

0xE1 Slmin ティーチイン開始位置を
保存する

0xE2 Slmax ティーチイン終了位置を	
保存する

0xEA リニアリティ範
囲を	
アクティブ化

リニアティーチインモー
ドをアクティブにする

0xEB 反転 センサー出力を反転する
0xEE リニアリティ範

囲を	
リセット

リニアリティ範囲をデフ
ォルト値にリセットする

0xEF ティーチインを
削除

実行中のティーチインプ
ロセスを削除する
（clear）

0xA5 Reset 
maintenance

Maintenance リセット

表 6-7:	 システムコマンド

6.8	 測定範囲のティーチイン

特性曲線の開始点と終点（Slmin と Slmax）をティーチ
インにより決定し、特性曲線の勾配プロセスと勾配値を
設定することができます。

測定範囲のティーチイン手順
インデック
ス

サブイン
デックス

アクセス 値

16 
進数

10 
進数

16 
進数

10 
進数

1.	 測定範囲の設定をアクティブにする。 0002 2 00 0 Write only 0xEA
2.	 ポジショントランスデューサを新しい Slmin まで動かす。3)

3.	 現在の位置を Slmin として一時的に保存する。 0002 2 00 0 Write only 0xE1
4.	 ポジショントランスデューサを新しい Slmax まで動かす。3)

5.	 現在の位置を Slmax として一時的に保存する。 0002 2 00 0 Write only 0xE2
6.	 新しい測定範囲 Slmin/Slmax 用の値を受け入れてアクティブにする。 0002 2 00 0 Write only 0xE0

3)	元のリニア範囲内

ポジショントランスデューサがティーチイン
の間に測定範囲を離れると、エラーメッセー
ジ TEACH_STATE_ERROR が表示されます。

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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6	 IO-Link インタフェース（続き）

ティーチインプロセスには 2 分間の時間制限がありま
す。新しいコマンド毎にこの時間制限が新たに開始され
ます。
開始点は一時的に保存され、	
任意に上書きすることができます。終点は、開始点の後
方に設定することができます。
ティーチインプロセスについてのフィードバックは LED 
とステータスレジスタによって示されます。
ティーチインモードがアクティブになっていると
き、LED はゆっくりと点滅します。
–	 緑（ポジショントランスデューサが元のリニアリテ

ィ範囲内）
–	 赤（ポジショントランスデューサが元のリニアリテ

ィ範囲外）
ティーチインコマンドは、約 2 秒間素早く点滅する緑
（OK）または赤（エラー）の LED によってフィードバ
ックされます。開始位置の保存後に LED が赤で点滅す
るのは、開始点の近くに終了位置を設定することができ
ないからです。
ティーチインステータスは ISDU（Indexed Service Data 
Unit）としてインデックス 0xCA により読み出され、	
次のようになります。

MSB LSB
7 6 5 4 3 2 1 0

END START ステータス

ステータス部分は、最後のティーチインコマンドの結果
について知らせます。

ステータ
ス

意味

0 ティーチインプロセスなし
1 開始位置を保存
4 終了位置を保存、APPLY コマンドを待つ
7 エラー（例えば、ポジショントランスデュ

ーサが可能なティーチイン範囲外）
14 ティーチインが正常に実行された
表 6-8:	 ティーチインステータスの情報（ISDU）

新しいリニアリティ範囲は、APPLY コマンドが送信さ
れるまでアクティブになりません。
ティーチインによって設定された特性曲線の新しいオフ
セット値と勾配値は読み出すことができます（表 6-6、	
13 ページを参照）。

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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6	 IO-Link インタフェース（続き）

6.9	 工場設定

納入時および工場設定へのリセット後は以下の設定とな
ります:

測定範囲の工場設定
インデックス サブインデックス パラメータ データフォ

ーマット
デフォルト値 備考

16 
進数

10  
進数

16  
進数

10 
進数

16  
進数

10  
進数

00C8 200 01 1 Slmin[mm] Float32 00000000 0 特性曲線の開始位置
02 2 Slmax[mm] Float32 42CE0000 103.0 特性曲線の終了位置

00C5 197 00 0 反転 UCHAR8 00 0 反転されない特性曲線
表 6-9:	 工場設定（測定範囲）、BIP LD2-T103-03-S75 の例

工場設定へのリセット
すべてのセンサパラメータをまとめてリセットすること
ができます。

インデックス サブイン
デックス

アクセス 値

16 	
進数

10  
進数

16 
進数

10 
進数

►► すべての設定を工場設定にリセットする。 0002 2 00 0 Write only 0x82

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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7.1	 精度

以下のデータは、
24 V DC および室内温度時の BIP LD2-T_ _ _-03-S75 の
標準値です。その値は、標準ポジショントランスデュー
サ BAM TG-XE-001 を使用した場合に有効です。

タイプ BIP 長さ L 
[mm]

最小測定範囲 
Sa [mm]

最大測定範囲 
Sa [mm]

最大リニアリテ
ィ誤差、Sa の 5
～95% [µm]

最大リニアリテ
ィ誤差、Sa の 
100% [µm]

定格距離 Se   
[mm]

BIP LD2-T048-03-S75 64.0 0 48 ±300 ±400 24.0
BIP LD2-T070-03-S75 92.5 0 70 ±300 ±300 35.0
BIP LD2-T103-03-S75 121.0 0 103 ±300 ±300 51.5
BIP LD2-T133-03-S75 149.5 0 133 ±300 ±400 66.5

繰り返し精度 R ±80 µm

7.2	 周囲条件

周囲温度 Ta –25 °C…+85 °C
保存周囲温度 –25 °C…+85 °C
最終値からの最大温度ドリフト ±1.5 %
耐衝撃 	
（EN 60068-2-27）

30 g/11 ms

耐振動	
EN 60068-2-6）

55 Hz、1 mm 振幅 
33 × 30 min

保護等級（IEC 60529） IP67
（ネジ止め状態で）

7.3	 電源供給

電圧 Ub、安定化2) 18…30 V DC
定格動作電圧 Ue 24 V DC
リップル ≤ 15 %（Ue に対し）
無負荷電流 Io、Ue 時 ≤ 35 mA

短絡保護 あり
取り違え保護 あり
逆接続保護 あり

1)
7.4	 IO-Link インタフェース

仕様 IO-Link 1.1
伝送速度 38.4 kBaud（COM2）
プロセスデータ 2 バイト
出力値
Slmin 時の位置情報 0x0000
Slmax 時の位置情報 0x0FFF

データフォーマット 16 ビットの符号なし
整数

サイクルタイム ≥ 3 ms
マスタ - デバイスのプロセスデ
ータ

0 バイト

デバイス - マスタのプロセスデ
ータ

2 バイト

7.5	 機械的データ

ハウジング材質 プラスチック
（PBT）

検出面、素材 プラスチック
（PBT）

締付けトルク 3 Nm

1)	  の場合：閉じられた空間および海抜高度 2000 m 以下で使用。
2)	  の場合：BIP を、外部のエネルギー制限回路（UL 61010-1準
拠）または出力制限電源（UL 60950-1 準拠）あるいは保護等級 2 の電
源ユニット（UL 1310 または UL 1585 準拠）を使用して接続してくだ
さい。

7	 テクニカルデータ

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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8.1	 接続ケーブル

BIP（I） シグナル IO-Link マスタ（II）
1 L+（18…30 V） 1
2 未使用 –
3 L–（GND） 3
4 C/Q 4

表 8-1:	 IO-Link マスタのピン配列

8.1.1	 データケーブル、キッティング済み、M12 コネ
クタ付き

–	 ストレートタイプのコネクタ、モールドタイプ、キ
ッティング済み

–	 M8 ストレートソケット、M12 ストレートコネク
タ、4 ピン

32.2 L

I

48.5

Ø9.7

M
8x
1

M12x1

Ø
14

.5II

図 8-1:	 ストレートソケットコネクタ – ストレートコネクタ

タイプ 注文コード
BCC M314-M414-3E-304-PX0434-006 BCC03JR
BCC M314-M414-3E-304-PX0434-020 BCC03JW
BCC M314-M414-3E-304-PX0434-050 BCC03JZ
BCC M314-M414-3E-304-PX0434-100 BCC036U

例：
BCC M314-M414-3E-304-PX0434-050 = ケーブル長さ 
5 m

8	 アクセサリ

8.1.2	 データケーブル、キッティング済み、M12 ソケ
ット/コネクタ付き

–	 コネクタ、モールドタイプ、キッティング済み
–	 M8 アングルソケット、M12 ストレートコネクタ、4 

ピン

27 48.5

M8x1 Ø14.5
Ø
9.
7

M
12

x1

L

I II

図 8-2:	 アングルソケットコネクタ – ストレートコネクタ

タイプ 注文コード
BCC M324-M414-3E-304-PX0434-006 BCC03K8
BCC M324-M414-3E-304-PX0434-020 BCC03KC
BCC M324-M414-3E-304-PX0434-050 BCC03KF
BCC M324-M414-3E-304-PX0434-100 BCC0C6Y

例：
BCC M324-M414-3E-304-PX0434-050 = ケーブル長さ 
5 m

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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8.2	 ポジショントランスデューサ BAM TG-XE-001

BIP によって検出される位置（A）はポジショントラン
スデューサの中央（対称軸）になります。

注文コード： BAM01CP
素材： スチール（EC-80）

図 8-3:	

5

18

10

8
A

27

28

ポジショントランスデューサ BAM TG-XE-001

8	 アクセサリ（続き）

8.3	 クランプホルダ MC-XA-028-B06-1

注文コード： BAM02MA
素材： アルミニウム
同梱品： 取付け具

図 8-4:	

  3
0 

   3
.5

  

  23  

  30  

  15  

  4,2  

  3
  

  1
0.

5 
 

クランプホルダ MC-XA-028-B06-1

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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9	 付録

9.1	 注文コード

タイプ 注文コード

BIP LD2-T048-03-S75 BIP001J

BIP LD2-T070-03-S75 BIP001H

BIP LD2-T103-03-S75 BIP0014

BIP LD2-T133-03-S75 BIP001F

9.2	 プリント

BIP00141)

BIP LD2-T103-03-S752)

（例）

1)	注文コード
2)	タイプ

BIP LD2-T_ _ _-03-S75
誘導型ポジショニングシステム
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